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摘要(译)

公开了一种模块化的高密度电气系统，其利用接口部件，该接口部件非
常适合与人或动物的解剖结构接触，并且可以可释放地耦合到电子模块
子系统。界面部件具有多个导电互连焊盘，其可以通过构件可释放地固
定到电子模块子系统的多个导电焊盘。电子模块子系统可以具有支撑电
子电路和互连焊盘的基板。
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